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โซลูชูั่ ่�นการจัดัเก็็บข้อ้มูลูที่่�สมบูรูณ์แ์บบสำำ�หรัั บการใช้ง้าน
แบบสำำ�เร็็จรูปู (embedded) ในสภาพแวดล้อ้มที่่�สมบุกุสมบัั น

หน่่วยความจำำ�แฟลช Kingston® I-Temp eMMC™ มีคีุณุสมบัตัิขิอง JEDEC 

eMMC5.1 และสามารถทำำ�งานร่ว่มกับัอุปุกรณ์ม์าตรฐาน eMMC รุ่่�นก่อ่นหน้า้
ได้ ้ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�ครอบคลุมุข้อ้ดีทีั้้�งหมดของ eMMC รุ่่�นมาตรฐาน อีกีทั้้�งยังัมีี
ช่ว่งอุณุหภูมูิใินการทำำ�งานของอุปุกรณ์ท์ี่่�ตรงตามข้อ้กำำ�หนดอุณุหภูมูิใินการ
ทำำ�งานทางอุตุสาหกรรม (-40°C~+85°C) ซึ่่�งทำำ�ให้เ้ป็็นโซลูชูันัการจััดเก็บ็
ในอุดุมคติสิำำ�หรัับการใช้ง้านกลางแจ้ง้, ระบบตรวจการณ์,์ ระบบอัตัโนมัตัิใิน
โรงงาน, ระบบขนส่ง่ และการใช้ง้านอื่่�น ๆ ในสภาพแวดล้อ้มที่่�มีกีารผัันแปรสูงู
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i-Temp eMMC

กลุ่่�มตลาด

คุณุสมบััติ เิด่น่

คุณุสมบัตัิมิาตรฐานของ JEDEC eMMC 5.0 eMMC 5.1

การบูตู √ √

การพาร์ท์ิชิันั √ √

โหมดสลีปี √ √

เล่น่ซ้ำำ��บล็อคหน่่วยความจำำ� 
ที่่�ได้รั้ับการป้้องกันั

√ √

คำำ�สั่่�ง Secure Trim/Secure Erase √ √

การรีเีซ็ต็ฮาร์ด์แวร์์ √ √

การเขียีนที่่�เชื่่�อถืือได้ ้ √ √

การปฏิบิัตัิงิานเบื้้�องหลังั √ √

สัญัญาณแทรกที่่�สำำ�คัญัมาก √ √

อินิเทอร์เ์ฟซ DDR √ √

ทิ้้�ง/ล้า้ง CMD √ √

คำำ�สั่่�ง Packed Command, รหัสั
บริบิท

√ √

การแจ้ง้เตืือนการปิิดทำำ�งาน √ √

แท็็กข้อ้มูลู √ √

รายงานความสมบูรูณ์ข์องอุปุกรณ์์ √ √

การอัพัเดต FW ของ 
คอนโทลเลอร์ห์น่่วยความจำำ�

√ √

การรัับรู้้� สถานะการทำำ�งาน √ √

การจััดลำำ�ดับั CMD √

รองรัับมาตรฐานรุ่่�นก่อ่นหน้า้ √ √

เรียีนรู้้� เพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัข้อ้แตกต่า่งของ eMMC เวอร์ช์ั่่�นต่า่ง ๆ:

eMMC 5.0: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B50.pdf

eMMC 5.1: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B51.pdf

ดูรูายละเอียีดเพิ่่�มเติมิ รวมทั้้�งตัวัอย่า่งและคำำ�ขอใบเสนอราคาได้ท้ี่่� 
kingston.com/emmc

•	ลดความซับัซ้อ้นของการออกแบบระบบและลดเวลาในการเข้า้สู่่�ตลาด 
อินิเทอร์เ์ฟซมาตรฐานทำำ�ให้เ้ทคโนโลยี ีNAND ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่า่ง
รวดเร็็วไม่ป่รากฏแก่โ่ฮสต์ ์และโฮสต์โ์ปรเซสเซอร์ไ์ม่จ่ำำ�เป็็นต้อ้งคอย
ปรัับเปลี่่�ยนซอฟต์แ์วร์เ์พื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงและการปรัับรูปูแบบ
ของเทคโนโลยี ีNAND ทั้้�งหมด ซึ่่�งช่ว่ยลดความซับัซ้อ้นในการออกแบบ
ได้อ้ย่า่งมาก รวมถึึงลดรอบการจำำ�กัดัการทำำ�งานให้ร้วดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น 

•	ช่ว่ยปรัับปรุงุประสิทิธิภิาพของระบบทั้้�งหมด ชุดุควบคุมุ eMMC ช่ว่ย
เพิ่่�มพื้้�นที่่�ทรัพยากรอันัมีคี่า่ของโฮสต์โ์ปรเซสเซอร์จ์ากการจััดการของ 
NAND เพื่่�อให้โ้ฮสต์โ์ปรเซสเซอร์ส์ามารถใช้พ้ลังัการประมวลผลกับังาน
อื่่�น ๆ ได้ ้

จุดุเด่น่ที่่�สำำ�คัั ญ
•	ผลิติภัณัท์ท์ี่่�มอบโซลูชูันัที่่�คุ้้� มค่า่ Kingston eMMC แตกต่า่งจาก SLC NAND 
เนื่่�องจากเลืือกใช้ ้MLC และ 3D TLC NAND ซึ่่�งทำำ�ให้พ้ื้้�นที่่�จััดเก็็บมีคีวามจุุ
มากขึ้้�นสำำ�หรัับการใช้ง้านแบบสำำ�เร็็จรูปู (embedded) ในราคาที่่�ย่อ่มเยากว่า่
เดิมิมาก และช่ว่ยให้ผ้ลิติภัณัฑ์แ์บบสำำ�เร็็จในปัจจุบุันัสามารถตอบสนอง
ความต้อ้งการด้า้นพื้้�นที่่�จััดเก็็บที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้ ้

•	รองรัับช่ว่งอุณุหภูมูิใินการทำำ�งานทางอุตุสาหกรรม (-40°C~+85°C)

•	การกำำ�หนดค่า่โหมดขั้้�นสูงู (โหมด pSLC) พร้อ้มให้ใ้ช้ง้านเพื่่�อประสิทิธิภิาพ
การทำำ�งาน/ความทนทานที่่�ดียีิ่่ �งขึ้้�น

IoT เชิงอุตสาหกรรม / หุ่นยนตและระบบอัตโนมัติในโรงงาน

เครือข่าย 5G/โมดูลการสื่อสารด้านโทรคมนาคม (เราเตอร์ 
WiFi และอุปกรณ์เมชเชื่อมต่อสัญญาณ)

อุปกรณ์สวมใส่ (สมาร์ทวอช, ระบบตดตามสุขภาพ, AR และ VR)

สมาร์ทโฮม (ลำ�โพงซาวด์บาร์, เทอร์โมสตัท, อุปกรณ์
ฟิตเนส, เครื่องดูดฝุ่น, เตียง, ก๊อกน้ำ�)

สมาร์ทซิตี้ (HVAC, ไฟส่องสว่าง, ระบบตรวจสอบ/ 
วัดพลังงานไฟฟ้า, มิเตอร์จอดรถ)
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หมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลจำ�เพาะของ i-Temp eMMC 
 

หมายเลข 
ชิ้้�นส่ว่น ความจุุ มาตรฐาน 

eMMC แพคเกจ NAND อุณุหภูมูิใิน
การทำำ�งาน

EMMC04G-WT32 4GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 MLC -40°C~+85°C

EMMC08G-WV28 8GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 MLC -40°C~+85°C

EMMC16G-WW28 16GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.9 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC32G-IX29 32GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC64G-IY29 64GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC128-IY29 128GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC256-IY29 256GB 5.1 (HS400) 11.5x13x1.0 3D TLC -40°C~+85°C
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